
高緻密AgPd・Ptペースト
Highly Dense AgPd・Pt Paste
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Technologies

Noritake’s AgPd alloy enables 
highly dense electrode & heat 
resistance even at low Pd content.

低Pdでも

優れた耐熱性と

高緻密性を実現
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900℃焼成可能なPtペースト

Noritake’s Pt alloy enables highly dense electrode even fired at 900°C

シート抵抗値 ： 15 ～ 20mΩ/□
Sheet  resistance

引張強度 ： 30 ～ 40N
Adhesion  strength
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Al2O3 基板上　Alumina substrate　

高緻密な電極形成

従来品
Conventional

  ※Ag/Pd : 90/10
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焼成温度 Temperature ： 900℃

AgPdペースト AgPd Paste

Ptペースト Pt Paste

Contact us 〒470-0293 愛知県みよし市三好町東山300番地
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： (0561)34-4903 電子ペースト事業部 


